
征  文  通  知
主办单位
集美大学
协办单位
华中科技大学 北京建筑大学 海南科技职业大学 厦门理工学院
西南科技大学计算机科学与技术学院
中国通信学会人工智能技术与应用委员会
中核核工业特种机器人工程技术研究中心
绵阳市移动物联射频识别技术重点实验室
支持单位
同济大学 浙江海洋大学 河北科技大学
大会主席
Yingxu Wang （加拿大卡尔加里大学）
刘年生      （集美大学计算机工程学院副院长）
郑  兵      （海南科技职业大学执行校长）
大会联合主席
张龙庭      （海南科技职业大学副校长）
施金妹      （海南科技职业大学院长）
程序委员会主席
付永钢      （集美大学计算机工程学院副院长）
王智谨      （集美大学）
杨   斌      （中核核工业特种机器人工程技术研究中心）
出版主席
李文龙      （华中科技大学）

联系方式
电话/微信(郭老师): 18124944750

咨询QQ: 2152116918

征稿主题
(I)电子信息技术
集成电路设计与集成系统
电子信息工程
信息通讯技术
半导体器件
微电子技术
高频技术和通讯网络
数字信号处理
电力电子技术
传感器技术
信号与图像处理

(II)计算机工程
计算机与电路设计
计算机工程设计
计算机程序设计
微处理器
嵌入式系统
软件工程
计算机视觉与虚拟现实
多媒体与人机交互
控制系统
其他相关主题……

投稿说明
在线投稿系统: 
https://www.ais.cn/attendees/paperSubmit/
BUURYB
在线参会报名：
https://www.ais.cn/attendees/toSignUp/BUU
RYB
论文模板下载：
https://www.ais.cn/attendees/material/BUU
RYB
投稿要求：本次会议不接收综述文，严格按照模
板排版，且未在国内外学术期刊和会议发表过；
不得少于8页，最多为12页；全文重复率不能超
过30%（含参考文献）;录用后请作者前往系统报

名参会。

重要信息
会议时间：2023年10月20-22日   截稿日期：2023年10月15日 

会议地点：中国·厦门          注册日期：2023年10月19日

论文收录
所有的投稿都必须经过2-3位评审专家审稿，
录用的论文将在AC M  I n t e r n a t i o n a l 
Conference Proceedings Series (ISBN: 
979-8-4007-0830-5)出版，出版后将被ACM 
Digital Library收录，并提交EI Compendex，
Scopus检索。（往届见刊后一个月完成EI检
索！）
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